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SANTIAGO, 17 ENE 2015

RESOLUCION N°£9/216 7 EXENTA

VISTOS: lo dispuesto en la Ley N° 19.239; en el D.S. N° 379

RESUELVO:

l. Apruébese el Convenio Marco de Cooperacion Académica
Internacional entre !a UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA vy la
UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN DE PERU, con fecha 15 de octubre de 2014.

Ik El texto del Convenio consta en los documentos que signados
como ANEXO 1 que se acompafa a la presente resclucién, formando parte
integrante de la misma.

Registrese y Comuniguese.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA METROPOLITANA DE CHILE Y LA UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN DE PERU

En Santiago, a los 15 dias de octubre del 2014, entre la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
METROPQLITANA, representada por su Rector don LUIS PINTD FAVERIQ, Cédula de identidad N2
ambos domiciltados en calle Dieciocho N2 161 de esta ciudad, v la UNIVERSIDAD

| ambos domicifiados en Km. 05 Carretera a Pimentel-Chiclayo, han convenido suscribir
puiente convenio:

investigacion y la extension como un medio de asegurar la continuidad y recreacion de la cultura.

28 E propgsito de contribulr por todos los medios posibles al desarrolio de {a ensefianza superior y
/. 1a Investigacion cientifica y tecnoldgica.
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ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

5" CLAUSULA PRIMERA

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA y la UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN se
comprometen por el presente instrumento, a promover programas y proyectos de intercambio y

ﬂﬁcﬁ%%g% boracidn gue puedan ser de beneficio mutuo, cuyos ohjetivos principales sean ja realizacién de
S

j Wz0s conjuntos a través de fa educacion, la cencia vy la tecnologia,

= CLAUSULA SEGUNDA
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2 o lAlPara fos efectos de fo estipulado en {a clausula anterior, ambas Instituciones se camprometen a

- U prestarse mutuamente servicios de asistencia téchica y académica, especialmente en aquellas

areas que sean relevantes en cada una de ellas.
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- Con este objeto se propenders, en la medida que fas posibilidades de ambas Instituciones lo
permitan, al intercambio de especialistas, docentes, cientfficos e investigadores por periodos
variables, a fin de que realicen y trabajen en programas de investigacion conjuntos sobre materias
de interés comin, en el campo de la educacién y ia formacion profesionat y téenica, tomando en
cuenta, especialmente, {as posibilidades de que realicen estudios de post grado ya sea g nivel de
especializacion, maestria, doctorado, postdoctorado y perfectionamiento..

En lo refativo al intercambio de docentes, especialistas o investigadores, las partes contratantes se

- comprometen a olorgar facilidades para la asistencia a cursos, seminarios o congresos de cardcter

Las partes promoveran el intercambio de estudiantes en lag modalidades gue se acuerden en el
programa respectvo,

: i.aiy; \piementacién de todos los aspectos derivados del presente convenio, dependers del
ke DR B B 3

j finagdiamiento disponible.
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N i obstante {o anterior, las partes de comdn acuerdo, podran solicitar la participacion de terceros
C“‘f"'f_‘f-‘para colaborar al financiamiento y ejecucidn de los programas v provectos relacionados con el

7 mismo.
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. CLAUSULA SEPTIMA

Para dar cumplimiento a cualquiera de los objetivos del presente Convenio, las partes suscribiran
acuerdos complementarios en los que se detallaran especificamente los programias o proyectos,
las obligaciones y derechos de cada una de las partes intervinientes, y fos procedimientos a seguir
en el desarrolfo y ejecucién de los mismos.

7 CONT RALD&
o SUBROGANT ‘g,r facilitar la elaboracién de los protocolos complementarios y para supervisar su operatividad v

o)
- %‘?ﬂtomA\“‘ /mplimiento, se constituird una comisién paritaria de seguimiento integrada por representantes
de las partes, cuyos integrantes quedaran consignados en éstos.

/ '-'Z-D:cha comision realizard una evaluacion anual de las acciones realizadas o en curso y elaborara un
"'-_,mferme que sera comunicado a los Rectares de las Universidades v comparecientes. Dicha

X evaiuac:on serd considerada para los efectos de la continuidad del Convenio.

> CLAUSULA NOVENA

Fl presente Convenio tendra una duracién de cinco afios contados desde su firma.

ZeNOLOGe obstante lo anterior, cualquiera de las partes podra panerle término, mediante aviso escrito,
s GECT0p 4

Q\S) : {{ido por carta certificada al domicifio de ia comparacencia, con 3 los menos sesenta dias de
L .
-5:’ antﬁ:: iac:on lo que de ningln modo obstard {a prosecucidn de los provectos © programas en
o
= e;ecucson previamente acordados conforme al procedimiento establecido en ta cldusula anterior.
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RELAGILEREION D /

A ,‘;Aofﬂbs eventua!es modificaciones del presente convenio deberin hacerse de comun acuerdo por las
‘? L% "
44'7?4n v, ¢ partesy daran origen a un documento formal que fas contenga.
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. CLAUSULA DECIMA

La personeria de Dn. Luis Pinto Faverio para representar a la Universidad Tecnotégica
Metropolitana, consta en razén del Articuio 1° de s Ley 19.239 de 1893, en relacidn con ¢l

Decreto Supremo N° 379 de fecha 04 de julio de 2013, v de! Articuio 11 Letra al del D.EL N°2 de
594, ambos del Ministerio de Educacidn,

presente convenio se suscribe en dos ejemplares, quedande uno de ellos en poder de cada una

de las partes.

DR, HUMBERTO LLEMPEN CORONEL

RECTOR '
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